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上海新阳半导体材料股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                        编号：2018-003 

投资者关系活

动类别 

 

■特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称

及人员姓名 

尚雅投资 曾海乔；东吴基金  徐嶒；永安国富资管  徐笑然； 

东吴证券 姚康；恒越基金  郭卓瑜；久联资产  许宏圣； 

浙商基金  王斌；国富产投  陆崴；中泰证券  钟琳； 

浙商资管  徐岩；东兴证券  汪志龙；安信证券  王海维； 

申万宏源证券 徐岑、黄培松、陆永平；中信里昂证券  侯明孝 

时间 2018年 8月 30日 

地点 上海新阳公司会议室 

上市公司接待

人员姓名 

董事、财务总监邵建民；董事会秘书杨靖；证券事务代表方云英；

证券事务助理张培培 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

1. 请说明上海新昇大硅片项目的建设目标和计划，项目相比国

内其它项目在短期内建成的原因？ 

答：上海新昇大硅片项目原计划投资建设月产 60 万片 300mm 硅

片的生产线，第一期 15 万片/月，第二期 15 万片/月，第三期 30

万片。 

上海新昇大硅片项目在建设初期的目标就是要使 300mm 硅片的

良率提升达到规模生产的良率要求，上海新昇管理层积极从国外

相关企业招募具有实际研发和生产经验的技术人员，通过各个工

序逐步突破的方式来达成此目标，因此项目进度总体较为顺利。 

2. 上海新昇大硅片项目建设及验证情况。 

答：上海新昇大硅片目前产能为 6 万片/月，预计 2018 年底项目

的月产能为 10 万片。大硅片正片已经通过上海华力微电子认证，



2018 年上半年实现销售。目前上海新昇验证的主要客户有中芯

国际（上海、北京、深圳、宁波）、上海华力微电子和武汉新芯

等。 

3. 上海新昇进一步盈利后公司是否有整合进入上市公司的计

划？ 

答：公司是上海新昇的第二大股东，第一大股东是上海硅产业投

资有限公司，其穿透后的主要股东为上海国盛（集团）有限公司

和国家集成电路产业投资基金股份有限公司。目前，上海新昇大

硅片项目是国家战略项目。 

4. 请问 300mm 硅片的价格情况。 

答：300mm 硅片的价格因产品类型不同而有所不同。通过行业

信息了解到的数据，2018 年 300mm 硅片价格比 2017 年上涨了

约 15%。 

5. 公司主要产品价格是否有下降？ 

答：公司后封装化学品因为市场竞争激烈，产品售价略有下降。

公司超纯化学品主要为进口替代，已经为下游客户大大降低了采

购成本，目前销售价格稳定。 

6. 光刻胶项目的团队情况及项目进展情况 

答：公司 193nmArF 干法光刻胶研发的团队主要是以邓海教授为

主的在光刻胶应用和研发领域有丰富经验的技术人员组成的专

业技术团队，目前项目正处于实验室研发阶段。 

7. 公司在 2018 年半年度报告风险中提及“2018 年 1-6 月公司

计提商誉减值导致半年度业绩亏损 1,876.19 万元。2018 年

1-9 月份因新设立的上海芯刻微材料技术有限责任公司

193nm 光刻胶项目近期研发投入强度存在不确定性；上海新

昇半导体科技有限公司供货和销售收入逐步上升，产品和生

产技术研发进一步深入，下一报告期的经营业绩存在不确定

性；公司 1-9 月经营业绩存在累计亏损的风险。”请就光刻胶

项目研发投入强度存在不确定性进行具体说明。 



答：公司 193nm 光刻胶项目总投入是比较明确的，但有两方面

的因素会影响投资强度，一方面是项目团队人员的招募进度，另

一方面是如光刻机等关键大额研发设备的采购进度会影响折旧

发生时间进而影响研发投入强度，并可能会影响公司整体经营业

绩。 

8. 请问光刻胶项目是否得到过国家专项资助。 

答：截止目前，公司开发光刻胶项目未获得国家科技 02 重大专

项的支持。公司目前正积极努力争取相关政策支持。 

9. 公司第二期员工持股计划参与人员中市场和技术研发核心

员工比例。 

答：公司核心员工占参与公司第二期员工持股计划非高管人员总

人数的 80%以上。 

10. 考普乐计提商誉减值是仅考虑 2018 年上半年的经营状况还

是考虑了 2018 年全年的情况？2019 年是否还有继续商誉减

值的风险？ 

答：公司 2013 年通过非公开发行股票的方式收购江苏考普乐新

材料股份有限公司形成了商誉资产，公司必须每期对该资产进行

商誉减值测试。根据 2018 年上半年考普乐盈利状况及后续经营

状况的分析判断，决定对考普乐资产重组时形成的商誉计提减值

准备 5,958.27 万元，占商誉总值的 44.50%。公司计提的商誉减

值是严格按照商誉减值测试的方式计算的。公司经营管理层判

断，我们计提的商誉减值准备是充分的。考普乐公司将通过加大

新产品研发、市场开发力度和向下游喷涂产业延伸，使营业收入

和业绩逐步增长，通过提升企业内部管理降低营运资金占用，以

降低商誉继续减值的风险。 

11. 请问公司晶圆级电子化学品的情况以及国内市场容量？ 

答：公司晶圆级化学品主要包含超纯硫酸铜电镀液、添加剂及功

能性清洗液。超纯硫酸铜电镀液、添加剂及功能性清洗液国内市

场容量在 20-25 亿元。 



目前超纯硫酸铜电镀液客户有中芯国际、无锡海力士、上海华力

等。公司超纯电镀液产品可覆盖到 28nm 技术节点，是中芯国际

的基准材料，用量已超 50%。清洗液在中芯国际等客户已有批量

使用。 

12. 请问公司的定位情况，为什么收购涂料公司？又为什么做划

片刀项目？ 

答：公司的市场和产品定位有两个方面，一方面是功能性配方化

学品，另一方面是填补国内半导体产业链空白。 

考普乐的氟碳涂料同公司化学品同属功能性配方化学品，且

考普乐公司氟碳涂料应用领域广泛，不仅用于建筑领域，还广泛

应于半导体及核电等领域，考普乐公司将致力于其他应用领域的

推广。公司半导体业务中的营业收入占比最大的仍然为后封装用

化学品。划片刀是半导体应用材料的一种，划片工序为后封装的

第一个工序。公司基于表面处理化学材料及配套设备制造基础上

已经形成了新一代划片刀制程技术与产品。 

13. 新阳硅密设备研发情况。 

答：新阳硅密公司目前自主研发的先进封装湿法工艺设备进展顺

利。 

附件清单 无 

日期 2018 年 8月 30日 

 


